MINISTERUL CERCETARII MINISTE DUCATIEI Administratia
INOVARII §1 DIGITALIZARII Prezidentiald

SMART DIASPORA 2023

Luni, 10 aprilie 2023

Locatie: Opera Nationala Romana, Piata Victoriei, Timisoara

16:00 - 17:00 Acces eveniment
18:00 — 20:00 Deschiderea festiva in Sala Operei
20:00 - 22:00 Eveniment de networking

WORKSHOP - Orizonturi tehnologice in micro si nanoelectronica. Contributia
diasporei la integrarea Romaniei in proiectele internationale in domeniu - IPCEI,
PNRR, CHIPS ACT

Marti, 11 aprilie 2023

Locatie Centrul de conferinte UPT, Bulevard Vasile Parvan 2B, Sala Auditorium

08:00- 08:20 nregistrarea participantilor

08:20-08:40 Deschidere, Mesaj de bun venit
Moderatori: Prof. Gheorghe Stefan, Prof. Paul Svasta, Prof. Dan Lascu

8:40-10:00 Sesiunea 1 - Participarea Romaniei in programele de inovare tehnologica
europene si mecanismele de sprijin financiar (IPCEI ME/CT, Chips Act, PNRR)

1. Colaborarea pan-europeand in programele inovative bazate pe
semiconductoare
Jo De Boeck, Chief Strategy Officer (CSO) and Executive VicePresident -
IMEC
Q&A, runda de discutii
2. Initiativele europene si mecanismele de sprijin financiar: Chips Act, PNRR si
IPCEI
Daniel Bucur, Ministerul Economiei
Q&A, runda de discutii
3. KDT JU - Mentinerea Europei in avanpostul dezvoltdrii tehnologice
Simona Rucareanu, KDT JU, Bruxelles
Q&A, runda de discutii
4. Centrul de sprijin pentru cooperare europeand in micro-nanotehnologii
(CESMIN) - Facilitator pentru Cooperarea Stiintificd in UE
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Carmen Moldovan, IMT, Romania
Q&A, runda de discutii

10:00 - 11:00 Sesiunea 2 - La limitele miniaturizarii. Analize si metrologie la nivel nanometric.
1. Hub metrologic pentru arhitecturi semiconductoare de vdrf
Marius Enachescu, UPB
Q&A, runda de discutii
2. Proiectarea pe baza Spintronic pentru emularea Brain Computing
Lorena Anghel, Grenoble Institute of Management and Technology
Q&A, runda de discutii
3. Sinteza si caracterizarea nanostructurilor semiconductoare pentru
nanoelectronica
Constantin Moise, UPB
Q&A, runda de discutii
11:00-11:30 Pauzd de cafea
11:30-13:00 Sesiunea 3 - Semiconductoare cu banda interzisa larga: dispozitive si circuite
1. Dezvoltdri in aplicatiile complexe de temperaturd ridicatd ale dispozitivelor
cu carburd de siliciu
Viorel Banu, CNM-IMB CSIC Barcelona
Q&A, runda de discutii
2. Tehnologie integratd dezvoltatd in carburd de siliciu si in alti semiconductori
cu bandd interzisd largd pentru conditii solicitante din electronica de putere,
senzori si dispozitive cuantice
Mihai Lazar, University of Technology of Troyes, Troyes, France
Q&A, runda de discutii
3. Diode cu carburd de siliciu cu contact Schottky neuniform pentru senzori de
fnaltd temperaturd
Gheorghe Brezeanu, UPB; Gheorghe Pristavu, UPB
Q&A, runda de discutii
4. Caracterizarea la temperaturd ridicatd a senzorilor cu carburd de siliciu
Florin Draghici, UPB; Florin Mitu, UPB
Q&A, runda de discutii
13:00 - 15:00 Pauzd de prénz, Restaurantul Studentesc Politehnica
Alea FC Ripensia nr 3
15:00 - 16:30

Sesiunea 4 - Sisteme ciber-fizice, MEMS si alti senzori

1. RFID Computational
Mircea Stan, University of Virginia, USA
Q&A, runda de discutii

2. Giroscop MEMS de inaltd stabilitate cu amplificare mecanicd
Daniel Lapadatu, Alfa Rom, Romania
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Q&A, runda de discutii
3. Senzori SAW pe safir cu nitrurd de galiu/carburd de siliciu
Alexandru Miller, IMT, Romania
Q&A, runda de discutii
4. Tehnologii de senzori si calcul bioinspirate pentru aplicatii de loT inteligente
Adrian M. lonescu, EPFL, Lausanne, Switzerland
Q&A, runda de discutii
16:30-17:00 Pauzad de cafea
5O 1830 Sesiunea 5 - Dezvoltarea tehnologiilor digitale integrate prin sisteme inteligente
inovative pentru cetateni si comunitati
1. Tehnologii bazate pe inteligenta artificiala (Al) si Internet of Things (loT) pen-
tru iTmbundtdtirea accesului la asistentd medicald in comunitdtile defavorizate
Emanuel Popovici, Electrical and Electronic Engineering, University Col-
lege Cork
Q&A, runda de discutii
2. Sisteme inteligente pentru monitorizarea mediului si aplicatii biomedicale
Carmen Moldovan, IMT, Romania
Q&A, runda de discutii
3. Nanomaterialele care permit colectarea inteligentd a energiei pentru viitoa-
rea generatie loT
Mircea Modreanu, Tyndall National Institute, University College Cork
Q&A, runda de discutii
19:30-21:00 Cind / Eveniment comun de networking pentru toti participantii
Restaurantul Studentesc Politehnica
Aleea FC Ripensia nr 3

Miercuri, 12 aprilie 2023

Locatie Centrul de conferinte UPT, Bulevard Vasile Parvan 2B, Sala Auditorium

9:00-11:00

Sesiunea 6 - Inovatii la frontiera dintre chip si asamblare. Chiplet

1. Automobilul definit software si efectele asupra arhitecturii vehiculului
Christian von Albrichsfeld, Continental Automotive
Q&A, runda de discutii
2. Dincolo de Legea lui Moore: tehnologii de packaging electronic avansate
Catalin Ciobanu, UTBv
Q&A, runda de discutii
3. Calculul de inaltd performantd in Olanda: Prezentare generald si dezvol-
tdri viitoare
Valeriu Codreanu, SURF
Q&A, runda de discutii
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11:00 - 11:30

Pauzd de cafea

11:30-13:45

Sesiune Speciala organizata de Ministerul Economiei — Viziunea si asteptarile
Romaniei legate de programul European Chip Act

13:45-14:15

Relocare la Continental Automotive Romania, Str. Siemens No 1, Corp A

Vizita exclusiva pentru diaspora, comunitatea academica si reprezentantii
0ocD

14:15-17:30

Vizita exclusiva pentru diaspora, comunitatea academica si reprezentantii
OCD la Continental Automotive Romania:

14:15-14:30 Bun venit din partea echipei de management a Continental ,
Sala A6.153.

14:30-15:00 Prénz si socializare 30 min

15:00-16:15 Vizitarea facilitdtilor Continental (Grupul 1 pentru C&D / Grupul
2 pentru fabricd)

Ghizi coordonatori fabricd: Lucian Mdrgineanu, Petru Demian, Liviu Almdjan

16:15-17:30 Vizitarea facilitdtilor Continental (Grupul 2 pentru C&D / Grupul
1 pentru fabricd)

Ghizi coordonatori R&D: Ciprian Bleoju, Andrei Son, Cosmin Moisa

17:30 Relocare la UPT

De la 19:30

Cind/Eveniment comun de networking pentru toti participantii
CRAFT - Centrul Regional de Afaceri Timisoara

Bulevardul Eroilor de la Tisa nr.22
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Joi, 13 aprilie 2023

MINISTERUL EDUCATIEL ACADEMIA ROMANA

Prezidentiald

Universitatea de Vest din Timisoara, Aula Magna Bd. Vasile Parvan nr 4

9:00-10:30 Sesiune plenara, concluziva

Universitatea de Vest din Timisoara, Aula Magna - Bd. Vasile Parvan nr 4
10:30-11:00 Pauzd de cafea
11:00-12:30 Sesiune plenara, concluziva

Universitatea de Vest din Timisoara, Aula Magna — Bd. Vasile Parvan nr 4

13:00-17:00

Prénz si Program turistic — Cramele RECAS

*Plecarea la Cramele Recas se face cu autocarul Universitatii Politehnica Timisoara
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